
CoolTherm® EP-343 环氧树脂导热敷形涂
覆材料 
技术说明书

CoolTherm® EP-343 是适用于印刷电路板、半导体和散
热器组件的双组分介电环氧树脂涂覆材料。CoolTherm 
EP-343涂覆材料可在电路板的整个涂层表面有效地传导热
量。

特征和优点：
导热率高 – 具备高电绝缘性，传热性能极佳。
环境耐受性好 – 具备良好的耐水性和耐各种化学物质的能
力。
温度范围宽 – 适用于操作温度从-65°C到+100°C范围内的
部件和器件。
粘度低 – 低粘度，易于常规喷涂设备的应用。
符合MIL-E-5272规范 – 符合军用规范MIL-E-5272要求。
外观持久 – 固化后没有凹痕；即使漆膜厚度很小，也具备良
好的边缘覆盖能力和优异的遮盖力。

使用方法：
表面处理 – 用溶剂彻底清洁金属表面。 用于涂敷未经处理
的铜，铝，镍或不锈钢时，需搭配环氧金属底涂。 

混合 – 充分搅拌原装容器内的各个组分，确保分布均匀。建
议使用大功率混合设备。将所需量的树脂转移到干净容器
中，加入硬化剂，树脂与固化剂的重量比为100：3.9。无需稀
释。使用前充分混合各个组分。
涂敷 – 通过喷涂进行涂敷。可以在一次涂敷中喷涂1-6密耳
的厚度。如果需要更大的厚度，要在涂敷操作之间进行局部
热固化处理。
Curing – 涂层在125°C下固化2小时。要达到最佳物理和电
学特性，需在65°C下初始固化2小时，然后在135°C下固化4
小时。
此时间温度曲线指材料在达到目标温度后应被固化的时间。
对烘箱升温速率、热质量大的部件和其他可能延迟涂料达
到目标温度的情况应补偿时间。
在65°C初始固化1小时之后，或在涂层已硬化但未彻底固化
时，可进行附加涂敷。 

保质期/储藏要求：
在未开封的原装容器中，在储存温度25°C下，CoolTherm 
EP-343 树脂有1年的保质期，CoolTherm EP-343 固化剂有
2年的保质期。

典型特性*
EP-343 树脂 EP-343 硬化剂 混合后

外观 黑色液体 琥珀色液体 黑色液体
粘度, cP @ 25°C 65 55 55

比重 1.41 0.99 1.35

工作时间, hour @ 25°C – – 24

*典型数据不可作为产品标准之用。
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警示信息：
使用本品或派克洛德 (Parker Lord) 任何产品之前，请参阅
安全数据表 (SDS) 和产品标签上关于安全使用和处理的说
明。
仅可用于工业/商业用途。使用本品者事先必须接受相关培
训。不得用于家庭用途。不得用于消费品。

典型固化后特性**
导热率, W/m·K

Hot Disc Transient Method, ISO 22007-2
1.1

线性热膨胀系数, ppm/°C
ASTM C 864

24

玻璃化转变温度 (Tg), °C 106

硬度
邵氏 D

90

抗拉强度, MPa (psi) 57.22 (8300)

断裂伸长率, % 1.9

吸水率, %
10 天 @ 25°C

0.2

体积电阻率, ohm-cm @ 25°C
ASTM D 257

1 x 1016

介电强度, kV/mm (V/mil)
0.003" 英寸厚度, ASTM D 149

59 (1500)

介电常数 @ 25°C
100 kHz, ASTM D 150

5.6

耗散因数 @ 25°C
100 kHz, ASTM D 150

0.02

**典型数据不可作为产品标准之用。 在65°C时固化时间为2小时，在135°C
时为4小时。


